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1. Bu onayl teknik sarthame, yayim tarihinden
itibaren yururlige girer.
2. Bu onaylh teknik sartnamenin yurirltikten

kaldiriima tarihit'l; 31 ARALIK 2023
3. Bu onayl teknik sartname Uzerinde degisiklik
yapilamaz.

4. Haziran 2010 tarih ve 203-GENEL-3695-001-
000-0 numarall teknik sarthame yururitkten
kaldinlmistir.

5. Bu onayl teknik sartname, kapak dahil
toplam 6 (alti) sayfadan ibarettir.
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203-GENEL- 3695-001-000-A

1. KONU

Bu teknik sartname, Turk Silahli Kuvvetleri ihtiyaci igin satin alinacak Yik Bankasi
teknik 6zelliklerini, denetim ve muayene metodlarini ve ilgili diger hususlart konu alir.

2. GENEL HUSUSLAR

21. Kisaltmalar

2.1.1. GB : Giga Byte.

2.1.2. kVAR : Kilovolt Amper Reaktif.

2.1.3. P . Rezistif Gig.

2.14. Q : Reaktif Gig.

2.1.5. S : Gorunur Gig.

2.2. Kullanim Sarti

2.2.1. Yiik bankast; g sistemlerinin, yiik testlerinin yapilmasi amaciyla kullanilacaktir.
3. iSTEK VE OZELLIKLER

3.1. Genel istekler

3.1.1. Yk bankasi, ihale dokiimaninda belirtilen yere, galisir vaziyette teslim edilecektir.
3.1.2. Yilk bankasinda alt maddelerde belirtilen kusurlar bulunmayacaktir.

3.1.2.1. Kirik,

3.1.2.2. Catlak,
3.1.2.3. Paslanma,
3.1.24. Cizik.

3.1.3. Yuk bankas) ile birlikte, alt maddelerde belirtilen hususlari kapsayacak teknik
dokiman ihale dokiimaninda belirtilen miktarda verilecektir.

3.1.31. YUk bankasinin tanitiimasi

3.1.3.2. Calistirma, bakim ve onarim talimatlar

3.1.3.3. Ariza takibi, muhtelif sebepleri ve giderme yollari

3.1.3.4. Yedek parga listeleri ve parga siparis bilgileri

3.1.3.5. Tuam elektrik/elektronik devrelerin blok devre semalari ve baglanti semalari
3.1.3.6. Yik bankasinin blok diyagrami

3.1.3.7. YUk bankasinda kullanilan malzeme ve devre elemanlarinin fiziki olarak yerlerini
bulmaya yénelik yerlesim semalari

3.1.4. Tim teknik dokimanlar, etiketler, ikaz ve bilgi levhalan, Tirkge velveya ingilizce
olacaktir.

3.1.5. Egitim ile ilgili hususlar, ihale dokiimaninda belirtildigi gibi olacaktir.

3.1.6. Kalite glivence ve urln kalite belgelerine iligkin hususlar, yururlukteki TSK Mal Alimlan

Kalite Gilivence Hizmetleri Yonergesinde yer alan esaslar dahilinde, ihale dokiimaninda
belirtildigi gibi olacaktir.

3.1.7. Kodlandirma islemi, yurdriikteki MSB Milli Kodlandirma Hizmetleri 'Y,Bnergesi
esaslarina gore yapilacaktir. St ,
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3.2 Teknik Ozellikler
3.21 Yiik bankasi, rezistif ve enduktif reaktif yiik saglayabilecek 6zellikte olacaktir.
3.2.2. Yik bankas! deniz seviyesinde atmosfer basincinda en az alt maddelerde belirtilen

sartlarda calisacaktir. Bu hususlar yuklenici tarafindan taahhut edilecektir.
3.2.2.1. Hava sicakligi, en az 0 (sifir) °C ile +40 (arti kirk) °C araliginda.

3.2.2.2. Nispi nem orani, en az %10 (yuzde on) ile % 85 (yuzde seksen bes) araliginda.
3.23. 3 (ug) fazh olacaktir.
3.24. Yik bankasinin 440 (dort yiz kirk) V AC, 60 (altmig) Hz, cos@=0,80 (sifir virgl

seksen) test geriliminde ve +%5 (arti eksi ylzde bes) tolerans dahiiinde toplam gti¢ degerleri
P:1260 (bin iki yuz altmis) kW, Q:945 (dokuz yiz kirk bes) kVAR, S:1575 (bin bes yUz yetmis bes)
kVA olacaktir.

3.2.5. Yuk bankasinin 440 (dért yuz kirk) V AC, 60 (altmig) Hz cos¢=0,80 (sifir virgul
seksen) test geriliminde kademeler arasi en disik gug degerleri alt maddelerdeki gibi olacaktir.

3.2.5.1. P (rezistif glg), 5 (bes) kW'in katlar seklinde olacaktir.
3.2.5.2. S (gérunir gug), 6,25 (alti virgll yirmi beg) kVA'nin katlari gseklinde olacaktir.
3.2.5.3. Q (reaktif glg), 3,75 (li¢ virgul yetmis bes) kVAR'in katlar seklinde olacaktir.

3.2.6. Yiik bankasinin; 380 (t¢ yuz seksen) V AC, 50 (elli) Hz test geriliminde; toplam gucu
ve kademeler arasi en dUsuk gui¢ degerleri agagidaki formullerden hesaplanip bulunan degerlerle
ayni olacaktir.

P (KW) = Poomina (KW) x (380 + 440)°
Q (KVAR) = Qromina (KVAR) x (380 + 440)° x (60 + 50)

S (kVA) =V (P (kW))? + (Q (kVAR))?

3.2.7. YUk bankasi; gig faktéri (cose) 0,8 (sifir virgll sekiz) ile 1 (bir) araliyinda degisecek
sekilde hem rezistif hem reaktif olarak ¢aligabilecektir.

3.2.8. Yuk bankasinin gii¢ girisi baral olacak ve yikler yildiz bagli olacaktir.

3.2.9. Girig baglanti kutusunda, faz basina en az 6 (alti) adet giris baglanti civatasi
bulunacaktir.

3.2.10. Yik bankasinda enerji olduguna dair gérsel uyar yuk bankasi izerine konulacak bir
déner lamba ile sadlanacaktir.

3.2.11. Yuk bankasi, en az 500 (bes yiz) m uzunlugunda, kirmizi beyaz emniyet seridi ile
birlikte verilecektir.

3.2.12. Yik bankast, hem kendi Uzerinden hem de uzaktan kumanda ile kumanda
edilebilecektir.

3.2.13. Uzaktan kumanda paneli en az 150 (ylz elli) m uzakhktan yik bankasini kumanda..
edebilecektir. PR ‘l o

3.2.14, Yk bankasinin uzaktan kumandasi igin gerekli olan kontrol kablosu seyyar ; olacak v& o
50 (ell) m, 100 (yiz) m ve 150 (yiz ell) m uzunluklarinda lg set olarak yuklenici faraflndan
-9 :
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3.2.15. Uzaktan kumanda kontrol kablosu baglantilari konnektérle sokalup takilarak
yapilacaktir.

3.2.16. Kumanda panelinde her yiik kademesi icin anahtar veya buton bulunacaktir.

3.2.17. Devreye alinan her yuk kademesindeki gug faktoru (cose degeri) otomatik olarak
hesaplanacak ve bu deger kumanda panelinden izlenebilecektir.

3.2.18. Yuk bankasinin kumanda panelinde ve yik bankasi Gzerinde, acil durumlarda yuku
devreden gikaracak acil durdurma butonu bulunacaktir.

3.2.19. YUk bankasi, TS EN 10025-2 standardina gére en az 2 (ikij mm DKP sacdan imal

edilmis ¢elik konstruksiyon iginde olacaktir. Bu husus, yuklenici tarafindan taahhit edilecektir.

3.2.20. Yuk bankasi Ustinde, kaldirma mapalan bulunacak ve kaldirma mapalan yuk
bankasinin agirhidini tagiyabilecek kapasitede olacaktir. Bu husus, yiklenici tarafindan taahhut
edilecektir.

3.2.21. Yuk bankasinin agirlig: en fazla 10 000 (on bin) kg olacaktir.

3.2.22. Yuk bankasi, kapaklan kapali durumda iken TS 3033 EN 60529'a gbre en az IP 54
koruma sinifina sahip olacaktir. Bu husus yiklenici tarafindan taahhiit edilecektir.

3.2.23. Yuk bankasi en az alt maddelerdeki donanimlar kapsayacaktir.

3.2.23.1. Rezistif yukler

3.2.23.2. Enduktif reaktif yukler

3.2.23.3. Sogutma fanlari

3.2.23.4. Hava akis sensorleri

3.2.235. YUk kontaktorleri

3.2.236. Bakir baralar

3.2.23.7. Nem alici 1sitici

3.2.24. Rezistif ylkler; 3 (li¢) kutuplu kontaktorle anahtarlanan direng gruplar ile saglanacaktir.

3.2.25. Direngler, guglerine uygun olarak Fe-Cr-Al veya Cr-Ni alagimli tel veya plaka seklinde imal
ediimis olacaktir. Bu husus yuklenici tarafindan taahhiit edilecektir.

3.2.26. Direnglerin izolasyonu, alt maddelerde belirtilen usullerin birisi ile yapilmis olacaktr. Bu
husus yuklenici tarafindan taahh(t edilecektir.

3.2.26.1.  Direngler, kapal tip tip rezistans ise magnezyum oksit doldurulmus paslanmaz celik
kilf icinde,

3.2.26.2. Direngler, agik tip ise hava ile temas eder sekilde seramik izolatorler vasitasiyla.

3.2.27. Endikiif reaktif yikler, 3 (ii¢) kutuplu kontaktérle anahtarlanan reaktérler tarafindan
saglanacaktir.

3.2.28. 7,5 (yedi virgul bes) kVAR ve st gugteki reaktdrlerin faz sargilarinin izolasyon sinffi,
TS EN 60085:2008:2011'e gbre en az F olacaktir. Bu husus yiiklenici tarafindan taahhut edilecekir.

3.2.29. Yuk bankasinda, her bir kademe igin sogutma fanlar olacak ve sogutma fanlan devreye
girmeden yukler devreye girmeyecektir.

3.2.30. YUk bankasinda; sogutma fanlarnin Ufledigi havayl algilayan hava akig sensérleri
anzalandiginda kullaniciy! uyaran sesli ve gérsel alarm bulunacaktir. L
3.2.31, Sogutma fanlan, 3 (lg) fazl olacak ve termik manyetik salter ile korunmug olacaktr. -~ - :.l;' ":i""j“--;
3.2.32. Yuk bankasi; sogutma fanlar arizalandiinda (soguk hava akisinda azalma veya’k_aylp_ S
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durumunda ve hava ¢ikis sicaklik artist 300 (li¢ yiz) °C yi gegtiginde) fan arizasinin oldugu ilgili
kademeyi devreden ¢ikaracak ve sesli ve gorsel alarm ile kullaniciyi uyaracaktir. Bu husus yiklenici
tarafindan taahhit edilecektir.

3.2.33. Bakir baralar, TS 435 standardina uygun olacaktir. Bu husus yiklenici tarafindan
belgelendirilecektir.

3.2.34. Yuk bankasinin kontrol voltaji, sogutma fanlarinin ve nem alici isiticinin beslemesi ana
Uniteden olabildigi gibi harici bir kaynaktan da besleme yapilabilecektir.

3.2.35. Kontrol voltaji, sogutma fanlari ve nem alici isiticinin beslemesinin nereden
yapilacagi segici bir anahtar ile manuel olarak belirlenecektir.

3.2.36. Kontrol voltaji, sogutma fanlar ve nem alici isiticinin harici besleme voltaji 380 +%10
(Ug yuz seksen arti eksi yuzde on) V AC, frekansi 501%5 (elli art1 eksi ylizde beg) Hz olacaktir.
3.3. Ambalajlama ve Etiketleme istekleri

3.3.1. Ambalajlama ve etiketleme ile ilgili hususlar ihale dokiimaninda belirtildigi gibi olacaktir.
4. DENETIM VE MUAYENELER ICiN NUMUNE ALMA

4.1. Denetim ve muayeneler icin numune alma islemleri, yururlikteki TSK Mal Alimlar
Denetim, Muayene ve Kabul Islemleri Yénergesi esaslarina gore yapilacaktrr.

4.2, Her bir yiilk bankast, tim donanimlari ile birlikte denetim ve muayeneye tabi tutuiacaktir.
5. DENETIM VE MUAYENE

5.1. Denetim ve muayene islemleri, ylrirlikteki TSK Mal Alimlari, Denetim Muayene ve

Kabul islemleri Yénergesi esaslarina gére yapilacaktir.

5.2. Yuklenici tarafindan karsilanan ve muayenelerde kullanilacak tim cihaz ve &lgl
aletlerinin  kalibrasyonlarinin yapildigina dair kalibrasyonu yapan akredite firma/kurum veya
kurulusun verdigi muayene esnasinda gegerliligi bulunan belge/sertifika, muayeneler sirasinda
Muayene ve Kabul Komisyonuna ibraz edilecektir.

5.3. Teknik sarthamenin istek ve 6zellikler kisminda istenilen taahhltler, yik bankasi teknik
kataloguna/dokiimanina dayanilarak yazili olarak taahhit edilecektir. Taahhitte atif yapilan
dokiiman yuklenici tarafindan onaylanarak (imzal ve kaseli) taahhide ek yapiimis olacaktir. Bu
belgeler muayene agamasinda Muayene ve Kabul Komisyonuna teslim edilecektir.

5.4. Teknik sartnamede istenen belgeler, uretici firmanin kalite kontrol test
raporlari/test sonuglari veya Urin kalite sertifikasi veya akredite edilmis laboratuarlardan veya
kamu kurum ve kurulus laboratuarlarindan alinmis teknik sartnamede yer alan test/analiz
metotlarina gére hazirlanmis sozlegsme tarihinden sonraki tarihe sahip onayli test/analiz
raporlarindan birisi olacaktir. Bu belgeler muayene asamasinda Muayene ve Kabul
Komisyonuna teslim edilecektir.

6. YARARLANILAN KAYNAKLAR

6.1. Teknik sartnamede yer alan atif yapilan dokiiman.
7. EKLER

7.1. Yoktur.
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